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El invento concierne a un procedimiento para la pre
paracidn de una solucidn para la activacidn especialmente de
superficies no conductoras para la subsiguiente metalizaciodn
por via quimica y eventualmente el refuerzo por via galvéni-
ca de este revestimisnto.

La metalizacidn especialmente de supexficies no can
ductoxas exige tal como es sabido un tratamiento previa, pa-
ra el que ya se han descrito diferentes procedimientos.

Asf, las superficies en cuestidn, despuds de la co~

rrosidn con dcido cromosulflrico, son tratadas con soluciones
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de cloruro de paladio, cloruro de platino o clerurs de oxo y
después de esto con una solucidén reductora, la cual reduce
los icnss de metsl noble para formar el metal elementel.

De acuerde con otro método, se utilizan solucioc~
nes coloidales de metal noble que ya catalizan las supexrfi- -
cies sin subsiguients reduccién.

Sobre las superficies catalizadas por medio de es-
te procedimiento ss pueden depositar luego, por ulterior tra
tamisnto con soluciones de sales metélicas y accidn de un
agente reductor, revestimientos metdlicos adherentes deposi-
tadog de modo no elsctroliticao,

Estos métodos de metalizacidn sirven predominante-
mente para la produccifn de circuitos impresos, de soportes
dielétricos y por lo tanto tienen gran importancia para la
industria eléctrica. -

Sin embargo, una desventajs de los métodos conoci-~
dos consiste por esjemple en que en el caso de utilizacién sg
parada de cloruroc de paladio en calidad de sal de metal no-
ble y de cloruroc de estafie divalente en calidad de agente re
ductor sélo es posible la aétivaciﬁn de un llamado material
de soporte no revestido, es decir libre de cobre metdlico,ya
que en caso contrario tendria lugar una precipitacién del mg
tal noble, |

Las soluciones de activacién que contienen tanto la
sal de ﬁetal noble como tambidn el agents reductor, tienen
por otro lado la desventaja de una sgensibilidad especial frep
te a lones extrafios y a otras impurezas, que conducen a una

coagulacidn irrsversible del metal noble.
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El invento tisne como misidn desarrcllar un proce~-
dimiento para ls obtencidn de una solucidén de activacidn es-
table que, en presencia de cobre metdlico y de metales no ng
bles, no tienda a la precipitacidn del metal noble y sea in-
sengible frente‘a iones extrafios y a otras impurezas. .

Esta misidn se rssuelve de acuerdo con el invento
por utilizacidn de una solucifn que estd caracterizada pox
un contenido de al menos un compuesto complejo de un metal
noble de los subgrupos I oMII del Sistema Periddico de los
Elementos con un compuesio nitrogenado.

En calidad de tales compuestos complejos se pueden
utilizar por sjemplo los de la fdrmula general

Me - (L)x - A

en la que Me representa un metal noble de los sugrupos I o
VIII del Sistema Periddico de los Elementos, L representa un
radical orgdnico o inorganico nitrogenado, X representa un
nlmero snterc de al menos 1, preferiblemente de 2 a 4, y A
representa un radical &cido oxgénico o inoigénico.

En esta fdrmula, Me significa preferiblemente plata,
oro, paladio, platino, osmio, iridio y xodio,

El enlace entre el metal y los ligandos es de coox
dinacién. La valencia de.los metales en el complejo puede

-t Y v

say preferiblemente como sigue: Ag+, Au' ', Pd” 6+

H
ppt '05 ’

+
Usa+, Ir4+ y Rh ++.

En particular se pusden citar en calidad de.ligan-

dos nitrogenados, por ejemplo, amoniaco, asi como aminas pri
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marias, secundarias y terciarias.

En calided de tales aminas entran en consideracidn,

por sjemplo: moncaminas, diaminas o poliaminas aliféticas o

cicloalifdticas asi como sus.derivados sustituidos por hidrg
xi, caxrboxi, sulfo y/o fosforilo, monoaminas, diaminas o po-
liaminas arométicas o sus derivados sustituidos por hidroxi,

carboxi, sulfo y/o fosforilo, moncaminas, diaminas o poliami

‘nas heterociclicas o sus derivades sustituidos por hidroxi,

carboxi y/o sulfo, asi como compuestos heterociclicos mononu
cleares o polinucleares nitrogenados o sus derivados susti-
tuidos por hidroxi, carboxi y/o sulfo, Estas aminas y sus dg
rivados pueden sstar sustituidos por radicales, tales como por
ejemplo el grupd alcohilo o'el grupo nitrilo, etc.

En calidad de tales aminas se pueden citax, por ejem
plos émoniaco, metilamina, etilamina, propilamina, butilamina,
etiléndiemina, propiléndiamina, isopropilendiamina, tetrameti
lendiamina, octametildéndiamina, pipsridina, piperazina, pi-
rrolidina, bencilamina, dietilentriamina, fcido etilendiami~-
notetraacetico, fcide butilendiaminotetraacetico, &cidc hexa-
metilendiaminotetraacetico, &cido octametilendiaminotetraace-
tice, &cido nitrilotriacetico, &cido iminodiacetico, &cido
stilandiamino-N,N'-dipropionico, &dcido hexametilendiamino=-N,
Nt~-dipropionico, étilandiaminc—tetraquis—isopropanol, etilen
diaminc~tatraquis-atanol, trietanolamina, stanclamina, orto=-
fenil-diamina, anilinz, tnluidina, trietilamina, tributilami-
na, NyN,N!,N'=tetrametil-etilendiamina,N',Nt=dimetil-etilen~
diamiﬁa,N;N-dimatil-etilendiamina, Nemetil-stilendiamina,

dietilamina, dibutilamina.
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Imidazol, l-metil-imidazol, l-propil-imidazol, 2,4~
dimetil-imidazol, 4-metil-imidazol, 2=-isopropil=imidazol, 2-
fenil-imidazol, l-bencil-imidazol, &cido B-imidazoldpropidni
ca, l,2-dimetil~imidazel, l—metil-z—hidrbximatilaimidazol,
4-gulfoimidazol, 2-metil-d~sulfo~imidazel, 2~(sulfofenil)-imi
dazol, 2-isopropil=4~-sulfo-imidazaol, l—n~prapil-5-suifu-imidg
zol, l-n-propil-4=-gulfo-imidazol, 1,2-bis-(l'-imidazolil)-
etano, l-(para~sulfofenil)-imidazol, histidina, 2-(imidazolo-
etil)-piridina, clorhidrato de 1-(2'-aminoetil)-imidazol, clog
hidrato de l—(&'-aminoprmpil)—imidazol, l-metil=2-carboximetil-
imidazol, 2-(pera-sulfofenil)-4-sulfo-imidazol, l=-metil-2-sul
foimidazol, 2-sulfoimidazol, 1l,2-bis=(lt'-metil=5t-imidazolil)~
etano, 5-sulfo-bencimidazol, 5,7-disulfobencimidazol, 1l,2-bis-
(§%-sulfobenceimidazolil~(2'))~etano, 1,4-bis~(5'-sulfobenci-
midazolil=-(2'))=butanc, polivinilimidazol (grado de polimeri-.
zacifn 2 a 500), polialilimidazol (grado de polimerizacidn 2
a 500), 3,5~-dimetilpirazol, 4-sulfopirazol, l-metil-pirazol,
3-metilpirazol, 1l,3=dimetilpirazeol, l-fenilpirazol, l-carboxi
metil-pirazol, l-carboxietil-pirazol, clorhidrato de l-aminoetil
pirazol, cloxhidrato de l~aminoprbpii—pirazol,'3,3'-dipirazo-
lilo, 1,3=dimetil-5~hidroxi~pirdzol, l-fenil=demetil-S~hidro
xi-pirazol, lw(pa;a-sulfofeni;l-3‘mefi;-E-hidruxi-pirazol,
1-(meta=sulfofenil)-3~-metil-5~hidroxi=pirazol, l-(para-aminofe
nil)~3-metil-5-hidroxi~pirazol, l-(para~clorofenil)=3=-metil=-
§=hidroxi=pirazol, l-(para-sdﬁofanil)-3~carboxif5-hidioxi-pirg
zol, 1,2-bis=(lt'~pirazelil)-stanc, T-sulfo-bsnzopirazel, l- -
carboxietil-benzopirazol, 1,2-bis={3'-pirazolil)-etans, di-

(B-piraznlil)fmatano.
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Piridina, 2-amino-piridina, 3-amino~piridina, 4-ami
no~piridina, 2-hidroxi-piridina, 3=hidroxi-piridina, 4-hidroxi-
piridina, 2,6-diamino=piridina, 2,34diamino-§iridina, 3,4~
diamino=piridina, 2-amino-metil-piridina,:3-aminometil=-piridi
na, 4-aminometil-piridina, 4-picelina, 3~picolina, 2-picolina,
2,6=lutidina, 2,4~lutidina, &cido 3=piridinsulfonicao, 2,2%'~di
piridilo, 4,4'-dipiridilo, 1,2~di-(2%'-piridile), 2,2%-dipiri
dil-metano, 2,2'-dipiridil-amina, l,2~dihidroxi=l,2-di-(27-
piridil)-etano, 2,2%-dipiridil~etileno, 4,4'=-dipiridil-etileno,
3=gulfo~3,3'~dipiridilo, 1,2=di~(4t=-piridil)-etano.

. 2=amino=pirimidina, 2,4,6-triamino-pirimidina, 1,4~
Aimetil-pirimidina, 1,5~dimetil=pirimidina, 4,5-dimetil=piri-
midina, 4,6~dimetil-pirimidina, 2,4~bis-(dietilamino)=pirimidi
na, 3,6-bis-(dimetilamino)-pirimidina, 3,6=bis=(etilamino)-pi
rimidina, 2-hidroxi~pirimidina, 4~hidroxi-pirimidina, 4,6-
dihidroxi-pirimidina, &cido barbitlrico, citosina, pirimidina,
big-(2-metil-4-pirimidilo), 2,2'~dipirimidilo, 4,4'~dipirimi
dilo, uracilo, 5-metil-citosina, 2-metil-pirimidina, 2-etil-
pirimidina, 2~fenil-pirimidina, 2-aming-6-etil-pirimidina, 2-
amino-é~metil=-pirimidina, 2~amino-5-mstoxi-pirimidina, 2-amino-
4-hidroxi=pirimidina, 2-carboxi-pirimidina, S5-carbeximetil=-pi
rimidina, 2~carboximetil~5,6-dimetil-pirimidina, 2-metil-5-
carboximetil-pirimidina, piridazina, 3-metil=-piridazina, pirg
zina,- 2,3,5,6~tetrametil-pirazina, 2,5~-dimetil=-6~hidroxi-pirg
zina, 2~hidroxi-pirazina, 2-~amino-pirazina,

Urotrobina, 2,6~diamino~4=-metil-triszina-(1,3,5), 2,6~
diaminni4;atil-triazina-(l,3,5), 2,6-diamino=-4~propil-triazina=-

(1,3,5), 2,6-diaminp~4-carboximetil-triazina~-(1,3,5), 2,6~
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diamino-4-carboxietil-triazina-(1,3,5), 2,6~diamino~4-gulfoprg

pil-triazina-(1,3,5), melamina, &cido cianlrico, 2y4,6=tris- f

‘metilamino-triazina=-(1,3,5), 244,6~tris-etilamino-triazina-

(1,3,5), 2,4,6~tris-distilamino-triazina-(1,3,5), bis=(4,6-diami
no-2-triazinil-(1,3,5))-mstanao, 1,2-bis-(41,6'~diamino~triazi
nil—(l',S',S'z)-etano, l,3—bis-(4',ﬁ'-diamino~2‘-triazinil-
(l',3{,5'))-prapano, 1,24q135(4',6‘-diamino-triazinil-Z'-amino)—
stano, 2;4—diaminn-triazina-(l,3QS); 2,4-diamina-6-(pa£a-sulfg
fenil)~triazina-~(1,3,5), 2,4~diamino=6-etil-triazina=-(1,3,5),
244-dihidroxi-6~metil-triazina-(1,3,5), éster hidrqxietilica

de &cido cianlrico, 2,4-dihidroxi-6-carboximetil-triazina=(1,
3,5), 2-amino-4-ca;boximatil-6-n-butilamino-t;i;zina—(1,3,5),
Z—amino-4-carboxi-6;n—butilaminn-triazina-(1,3,5), 2-amino=4-
carboxietil-6=-n-butilamino-triazina-(1,3,5), 2~amino-4-hidroxi-
triazina=-(1,3,5), 3-amina-triazina-(l,2,4),.3-amino-5,6fdimg
til=-triazina-(1,2,4), 4-hidroxi-5,6-dimgtil—triazina-(1,2,4),
4-hidroxi-5-fenil-triazina-(1,2,4),triazina-(1,2,4), 3,3'-bis-
(5,6~dimetil~triazina)-(1,2,4), 3,5-dihidroxi-triazina-(1,2,4),
3,5-dihidroxi-6-metil-triazina-(1,2,4), 3,5-dihidroxi-6-butil-
triazina-(1,2,4), 3,5~dihidroxi—ﬁ-fsnil-triazina~(1,2!4), 3,5=
dihid;éxifﬁ-carbqxip;opil—triazina-(1,2,4).

AR Txiazol-(l,2,4),zdfstil-triazol-(l,Z,q),_4—metil:trig
zol-(1,2,4), 4-fenil-triazol~(l,2,4?, 344,5~trimetil-triazol-
(1,2,4),_4~(pgra—sulquanil)-triagulfﬁl,2,4), 3-metil-triazol-
(1,2,4), 3~etil-triazol=(1,2,4), 3,5-dimetil~triazol-(1,2,4),
3~fenil-triazol*(l,g,4},,l~matilrtriazcl~(l,2,4)."l-et%lf?rig

zol=(1,2,4), l:fsnilvtriazplf(l!2,4), a—sulfo—tr;azolf(l,2,4),_
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j~amino-triazol~(1,2,4), 3,5-diémino-triazol-(l,2;4), 1l,2«bis=

(5V=sulfo-3'~triazolil)=etano, 1,2-bis~(5'~amino=3'=triazolil)-
etano, 1,2~bis-(3'=triazolil)-stano, 1,2~big=(4t-metil-3t=tria=
zolil)=etano, bis-(3=triazolil)=-metano, bis={5~sulfo=3-triszo-
1il)-metano, bis=(S~amino-3-triazolil)-metana, bis-({3-triazolil)=
metano, bis=(5=gulfo-3=triazolilo), bis-(5~amino-3—triazclilo),
3,3t=bis=-triazolilo, 1,2-bis-{lt~triazolil)-setano, 3~(2'=aming
stil)-friazol-(l,2,4), dcido ﬁ-(l-triazolil)-prupiﬁnicu, 1,4~
big~(5'~sulfo~3'=triazolil)~butano, l,4=bis~(5%=amino~3'~triazg
1il)=butano, l=(3-sulfopropil)-triazol=(1,2,4), 1,2=big=(4%-
triazolil)-etaﬁo, l-metil-triazol=(1,2,3), l-stil-triazol-(1,2,
3), 2-etil-triazol-(1,2,3), 2-propil-triazol=(1,2,3), 1-(2'=car
boxietil )=triazol~-(1,2,3), S-sulfobenzotriazol, 5,7-disulfo-
benzotriazol, benzotriazol, 4-metil-triazol-(1,2,3), 4,5-dimetil-
triazol-(1,2,3), 4-butil-triazol-(1,2,3), 4-fenil-triszel-(1,2,
3), 1-(3t-amino-propil )~triazel-(1,2,3), 1-(2*-aminocetil)-tria
zol-{1,2,3), 1,2~bis-{1,~triazelil)-etano.

- Pirrol, l-metil-pirrol, l-etil-pirrol, l-(2%-carboxig
til)=pirrol, 2-metil-pirrel, 2,5-dimetil-pirrol, di=-(2-pirrolil)=-
metano, di-(l-metil-2~-pirrolil)-metano, 2-etil-pirrel,triptéfanc.,

Polistilénimina, N,N-dimetil-polivinilamina, polivi-

nilimidazol, polialilimidazol, polivinilpiridina, polivinilpirrg

lidona, polivinilmoxfolina, polivinilmorfolinona, polivinil-5-

alcohil-oxazolidona, N-polivinil-N,N%'-etilénurea, proteinas de
soja, alblmina. -
Para la formacién de sales complejas son apropilados

todos los radicales de fcidos inorgénicos y orgéniceos A cuales=
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quiera, tales como por ejemplo sl radical cloruro (c17), el ra-
dical sulfato (504-_), el radical fasfato’(PDasf), el radical
nitrato (NDa-), 8l radicsl perclorato (ElD4~), el radical ace=
tato (CHBCODf), el radical propionato (CHS—CHz—COU—) y el ra=-
dical oxalato [ZCDD_)ZJZV

Las soluciones de activacién de acuerdo can el inven=
to contienen un metal noble transformado en compuesto complejn
de este modo en concentraciones de deasde aproximadamente 0,05 g/
litro (referido al metal noble) hasta el correspondiente Llimi-
te de solubilidad, preferiblemente de desds 0,1 haste 1 g/li-
tro. .

Se ha mostrado como especialmente ventajoso que 1la sg
lucidn, para el eumento de la adsorcién del complejo de metal
noble en el material aintético,‘cantanga adicionalmente una cﬁm
puesto orgénico polimerc soluble en agua, preferiblemente protei
nas de soja o polietilenimina, en una concentracién de desde
aproximadamente 0,0l g/litro hasta el l1imite de solubilidad.

Si el compuesto polimero de slevads peso moleculax
dispone de liganddés nitrogenados para la formacidn de -complejds
con metales nobles, puede reemplazar a los complejos de bajo pg .
so molecular arriba citados y-eventualmente se puede combinar
la propiedad del aumento de la adsorcidn con la de la formacién
de complejos.

f. Estos compuestos nitrogesnados de elevado pesa molecy
lar no forman naturalmente ningln compuesto complejo homogéneo.

Para su preparacidn se escoge al menos una proporcidn molar de

metal a compussto nitrogenado igual que la del Indice de coor-
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dinacién méximo dsl mstal noble al nimero de las unidades
monémeras "n" que disponen de un ligando nitrogenadao.

La preparacidn de los compusstos complejos & utilizar
de acuerdo con el invento se puede sfsctusr de manera de por si

conocida, tal como se describe en los siguientes ejemplos.

Compleios con paladio

574
phtisne a partir de 0,5 g de dipiridilo en 30 ml de alcohol y

a) Dicloro-2,2'-dipiridil-paladio-{11) [fd (C_H N—C5H4N)C12;7se

0,9 g de (NH4)2 PdCl, en 10 ml de agua y 50 ml de alcohol, por
célentaﬁienﬁu. A pértir de esta solucifn se separan al enfria:
cris%ales del compuessto deseado. _ 7

b) Dicloro-bis=-(2-aminopiridin)-paladio=-(II) /Pd (c5H4N-§NH2)2c12_7
0 diclo§0ftatraquis-(Z-aminopiridin)~paladi0f(II) (Pd (CSHAN'NHZ)a
Cl2 ) se forman por combinacid@n de una solucidn acuosa concen-

trada de K,PdCl, con 2 6 4 moles de 2-aminopiridina.

¢) Dicloro-dipiridin-platino=-(1I) /Pt (CEHSN)2 ClzJZ: Una solu=
cifén de 10 g de KthCl4 purc sn 100 ml de agua fria es mezclada
con una solucidn de 3,7 g de piridina en 25 ml de agua y es de-
jada reposar durante 24 horas; el precipitado formado es lavado
con agua fria y es secado en aire.

d) Dicloro-tetrapiridin-platino=(I1I) /Pt (CSHSN)A Clz_Zes prepa
rado cdentando Pt(CsHsN)ZCl2 con piridina en exceso y subsiguiep
te evaporacion de la solucidén a la temperatura ambiente.

e) Dicloro-bis-(2-aminapiridin)=platino-(I1I) /Pt (C5H4NH2)2 Elz.Z:

Una solucidn- de Ky (PtCl4) (1 mol) en un poco de agua es mezcla
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da exactamente con 2 moles ds 2-aminopiridina en solucién acuo-
sa, Después de dos o tres horas comienza a precipitar sl compueg
to en forma de precipitado de color desde amarillo hasta verde
amarillo, EX precipiledo es lavado con un poco de agua.

) Dicloro-tstraquis~{2~aminopiridin)=platino=(II) /Bt (C5H4~
NH2)4C12_7. Para la preparacién, se trata dicloro-bis-(2-amina-
piridin)=-platinog={I1) con 2-amiﬁopiridina BN exceso en un poco
de agua y se calienta sobre befic Maria durante 5 a 6 horas., Deg
pués de concentrar a un pequefio volumsn se gepara gradualments

el compuesto deseado,

Complejos con_ rodio »

g) Tricloro=-tri~-piridin-zodio-(III) lﬁh,(C5H5N)3ﬂlj.7: Para la
preparacidn, se calientan sobre baﬁg Mgria 3 g de NéBRhClG x 12
HZU y 2,4 g de piridina con 12 ml de agua. El aceite, que prime
ro precipita, cristaliza luego lentamente a fondo. Los crista-
les pueden ser purificados por medic de recristalizacidn en al-

cohol. Si se caliente el compussto tripiridinico durante largo

tiempo en piridina, se obtiene triclora;tatrapiridin-rodio-(III).

Compleies con rutenio 7

h) Dicloro-tetrapiridin-rutenio~ (III) /Ru (CSHEN)4CIZ_733 ob-
tiene poniendo en ebullicién durante varias horas cloro-rutena-
to-(IIl1) de amonioc en piridina. Al enfriar se separan por ciis-

talizecién cristales amarillos,.

Complejgs_con iridio
i) Tricloro-tripiridin~iridio-(III) éjr.(CSHSN)3C13_73 Para la

preparacidon se calientan Klr (E5H5N)2Cl4, que se puede obtener
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a partir de piridina/HZD, y Ky IxCl, x 3 H,0, durante varias hg

ras sobre bafio Marfa en piridina. Los cristales amarillos se

separan lentamente durante la reaccidn.

Comglajga con osmio

k) Perclorato-tris-2,2'-dipiridin-osmio=(I11) [Os (C_H,N-CcH,N),
ClDAJZ. Hexabromo-osmato-(IV) de amonio as~calenﬁadb sobre bafio
Marfa en presencia de tartrato de sodio y 3 molees de dipiridi-
na., Para el aislamiento del complejo, la solucién de reacgidn
es mezclada con 8cido perclérico, después de lo cuel se sspara

por cristalizacidn el compuesto deseado,

Compleiss con oro

1) Tricloro-dipiridin-oro /Au (C5H5N)2C13_7: A una solucidn eté
rea de cloruro de oro-(IIl) se afade gota 8 gota piridina, pre-
cipitanda inmediatamente un precipitado amerillc, que puede ser

recristalizsdo en alcohol,

Complejos con_plata

m) Nitrato de plata-dipiridina /Ag (CSHSN)2N03-7: Una solucidn
ecuosa de nitrato de plata es mezclada con un excesc de piridi-
na -y a continuacidn es precipitada con &ter.

Los otros compusstos complejos se pueden preparar de
manera andloga. En general, los compuestos complejos se disusl-
ven en agua. Los compuestos dificilmente solubles en agua son
solubles en lejia de sosa o lejfa de potasa acuosas o también
en disolventes orgénicos, tales como por ejemplo metanol, eta=-

noel o acido acético.

La aplicacidn de las soluciones de activacifin de acuex
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do con el invento se efectla por ejemplo por simple inmersidn de
los materiales que han de ser activados en sstas soluciones a
temperaturas de aproximadamente 0 hasta B80RC, preferiblements

de 40 hasta 60°C. La duracidén del proceso de activacidn depende
del material éue ha de ser activade y pueds ser de desde aproxji
madamente 0,5 minutos hasta 20 minutos.

A continuacidn, los materiales tratados con las solu-
ciones de activacidn son llevados luego a una solucidn reducto-
ra, que reduce los iones de metal noble al metal elemental. En
calidad de agente reductor son apropiadqs para este fin especial
mente dimetilaminoberano, boranato de sodio, hidrazina e hipo-
fosfito de metal alcalino, por ejemplo hipofosfito de sudip.

Con las soluciones de acuerdo con el invento se puedan
activar superficies de material sintético a base de polimercs
de acrilonitrilo-butadienc~estireno (polimeros de ABE), polipro-
pileno, epdxido, epéxido reforzado con fibras de wudrio, etc., o
placas de soporte a base de este material para la subsiguiente
metalizacién por via quimica. Si a las soluciones se afaden ade-
més, tal como se ha descrito arriba, compuestos orgdnicos poli-
meros solubles sn agua, se logra sorprendentemente ineluso un
aumento de la adsorcidn de estos complejos, gue entonces & causa
de la mayor afinidad para el material sintético se deposiﬁan pre=-
feriblemente sobre la supexficie de éste y na soBre el metal.

Las soluciones de acuerdo con el invento son apropia-
das para la activacifn de piezas moldeadas a base de material
sintético o especialmente de material de base revestido con cobre
para la produccidén de circuitos impresos.

Los siguientes ejemplos describen algunas de las solu-
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ciones de activacidn de acusrdo con el invsntor

EJEMPLO 1
0,34 g de PdCl,

1,28 g de &cido piridin-3-sulfdnico,completado con agua hasta 1
litro

pH de la solucidn: 2,2, ajustado con NaOH a 7.

EJEMPLOD 2

0,34 g de PdCl,

0,95 g de 2-amino=piridina, completados con agua hasta 1 litro
pH de la solucidn: 6,4

Adicién de 0,2 g de proteinas de soja.

EJEMPLO 3

0,34 g de PdCl2

0,14 g de NHS' completados con agua hasta 1 litro
pH de la solucidn: 7,0

Adicibn de 0,2 g de proteinas de soja.

EJEMPLD 4

0,28 g ds AuC13
0,62 g de piridina, completados con agua hasta 1 litro
pH de la solucidn: 3,3 ajustado con NaOH a 7,0.

En el siguiente ejemplo se describs la activacién de

un material no conductor con utilizacidn de las soluciones de

acuerdo con gl invento.
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EJEMPLO 5

En calidad de material de partida sirvieron placas de
base revestidas con cobre a base de papel endurecido con resina
fendlica o a base de resina epoxidica reforzada con fibra de vi
drio, Estas placas fusron troqueladas o perforadas a tenor del
posterior dibujo de cenductores y fusron limpiadas o corroidas
de acuerdo con métodos conocidos, con el fin de preparar previa-
mente la supexficie de las paredes interiores de las pexfora-
ciones para la adsorcidn del activador.-Daspués de lavar a fondo
con agua, B8l material fue sumergide durante 5 minutos a 602C
en una soclucifn que tenia la composicidn de acuerdo con sl Ejem
plo 1, fue lavado de nueve y fue sometido durante 1 hasta 3
minutos a 408C a la accidn de un agente reductor de potencial
reductor suficientemente elevado, por ajemplo una solucidn acug
sa aproximadamente al 1% de hipofosfito de sodio o de dimetila-
minoborano. Después de esto se lavé de nuevo con agua y se meta
lizo de manera conocida de modo no electrolitico en un bafio de
cobre quimico. De este modo se formd la capa de cobre que se
desarrollaba a partir de los nucleos 6 gérmenes de metal noble, que
a cantinuacidén pudo ssxr reforzada por via galvdnica. De manera
anfloga se trataron placas de base revestidas con cobre con so-
luciones de.actiuacién de acuerdo con los Ejemplos 2, 3 y 4. Los
revestimientss met4licos obtenidos de este modo tenian una so-

bresalients conductividad yruna sobresaliente adherencia.

N O T A

I ————————

Se reivindica como nueve y de propia invencidn.
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1.~ Procedimiento para la preparacidn de una solucidn
para la activacidn, especialmente de superficiee no conductao~
ras para la subsiguiente metalizacidn quimica y eventualmente
el refuerzo galvanico de este revestimiento, caracterizado pog
que se disualve en agua un compuesto complejo de un metal no-
ble del Subgrupo I o VIII del Sistema Periddico de los Elemen
tos con un compussto nitrogenado en una concentracidn de 0,05
g de metal noble/litro hasta el correspondiente limite de soly
bilidad, preferiblemente de D,l hasta 1 g de metal noble/li-
tra, y en caso dessado se agrega un compuesto orgénico polime-
ro soluble en agua, preferiblemente proteinas de soja o polie-
tilanimina, en una concentracién de 0,0L g/litro hasta el 1i-
mite de solubilidad.
2.~ Procedimiento segiin la reivindicacidn anterior,
caracterizado porque en calidad de compuesto complejo se em-

plea un compuesto de la férmula general

Me - (L)x - A

en la gque Me representa un metal noble de los subgrupes I o
VIII del Sistema Periddico de los Elementos, L representa un
radical oxgénico o inorgénico nitrogenade, X representa un ni-
mero entero de al menos 1, preferiblemente de 2 a 4, y A re-
presenta un radical de &cido orgénico o inorgénico.

3.~ Procedimiento, segin reivindicaciones an%eriores,
caracterizado porque en el compuesto complejo de la fdrmula
general segln la reivindicacién 2, Me significa preferiblemep
te plata, oro, paledio, platino, csmie, iridio, rutenio o rodio.

4.~ Procedimisto, segln reivindicaciones anteriores,
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caracterizado porgue en el compuesto complejo de la foxmula ge=-
neral segin la reivindicacidn 2, L significa amoniaco o una ami
na primaria, secundaria o terciaria,

5.- Procedimiento, segln reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque en el compuesto complejo segin la reivin-
dicacidn 4, L representa una monoamina, diamina o poliamina ali
fética o cicloalifdtica o sus derivados sustituidos por hidro-
xi, carboxi, sulfo y/o fosforilo.

6.~ Procedimiento, segln reivindicaciones anterioxzes,
caracterizado porqus en el compuesto complejo segiin la reivin-
dicacidn 4, L representa una monoamina, diamina o poliamina arg
mética o sus derivados sustituideos por hidroxi, carboxi, sulfo
y/o fosforilo.

7.- Procedimiento, segln reivindicacienes anteriores,
caracterizado porque en el compuesto complejo segln la reivin-
dicacion 4, L representa una monoamina, diamina o poliamina,
heterociclica o sus derivados sustitufdos por hidroxi, carboxi
y/o sulfo,

8.~ Procedimiento, segln reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque en el compuesto complejo seglin la reivin-
dicacidn 4, L representa un compuesto>heterociclico mononuclear
o polinuclear nitrogenado o sus derivados sustituidos por hi-
droxi, carboxi y/o sulfo.

9.~ Procedimiento, Segﬁn reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque en el compuesto complejo segin la reivindi
cacién 4, L representa un compuesto orgdnico polimero nitroge-

nado.
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10.- Procedimiento, segln reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque en el compuesto complejo de la fdrmula ge-
neral de acusrde con la reivindicacidn 2, A significa un radi-
cal cloruro o dicloruro o triclorure, sulfato, fosfato, nitra-
to, perclorato, scetato, propionato u oxalato,.

1l.~ Procedimiento, segiin reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque el compuesto complejo se mezcla en una cop
centracidn, referida al metal noble, de desde 0,05 g/litro hasta
el limite de solubilidad, preferiblemente de desde 0,1 hasta 1
g/litro.

12,~ Procedimiento, segln reivindicaciones anteriorss,
caracterizade porque se adicionaz ademds un compuesto orgénico
polimérico soluble en agua, preferiblemente proteinas de soja
o paolietilénimina.

13.- Procedimiento, segiin reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque el compuesto polimérico estd contenido en
una concentracidn de desde 0,01 g/litro hasta el limite de so-
lubilidad,

14,- "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UNA SOLU-~
CION PARA LA ACTIVACION, ESPECIALMENTE DE SUPERFICIES NO CON=-
DUCTORAS PARA LA SUBSIGUIENTE METALIZACION QUIMICA®,

Tal como se describe y reivindica en la presente Me-
moria Descriptiva, que consta de dieciocho hojas escritas a mé-

guina por una sola cara.
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